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Moduł wsuwany do skośnej osłony gniazd telekomunikacyjnych do złączy wtykowych głośników High End WBT (+/-)

Specyfikacja Nr katalogowy Jednostka opakowania SC EAN

0091 00 5 01 4010337091004

Właściwości

- Do profesjonalnego podłączania przewodów głośnikowych o przekroju maks. 10 mm² poprzez zaciśnięcie pod nakrętką lub za pomocą
wtyku bananowego 4 mm.

Dane techniczne

Materiał: Miedź OFC powlekana 24-karatowym złotem

Rezystor przejściowy
- Mocowanie zaciskowe: ≤ 0,1 mΩ
- Standardowa wtyczka bananowa: ≤ 0,15 mΩ


